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1. 新南向六國總體與電子產業趨勢 

2. 六國電子產業地圖 

印度 

印尼 

馬來西亞 

菲律賓 

泰國 

越南 

3. 結論 

簡報大綱 
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新南向六國總體與電子產業趨勢 
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3 資料來源：EIU；工研院產科國際所 

新南向六國總體情勢 

印度 泰國 越南 馬來西亞 印尼 菲律賓 

GDP(美元) 2.72兆 5,053億 2,405億 3,586億 1.04兆 3,305億 

經濟成長率(%) 6.8% 4.1% 7.1% 4.7% 5.2% 6.2% 

人口(人) 13.5億 6,940萬 9,550萬 3,150萬 2.6億 1.1億 

人均所得(美元) 2,010 7,277 2,517 11,373 3,963 3,099 

印尼 

越南 菲律賓 泰國 

馬來西亞 

印度 

註：以下均為2018年之統計數字 
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4 資料來源：ADB；工研院產科國際所 

新南向六國吸引產業投資之因素 

充足且相對便宜的技術勞工 與美、歐、日主要市場簽訂FTA 

當地政府投資優惠政策 未來具成長潛力之內需市場 

六國佔全球總人口數約1/4，快速

經濟成長帶動人均所得持續增長，

預估六國2018-2023消費市場年均

成長率將達8.47% 

 

六國政府推出一系列針對特定產業、

工業區、經濟特區等投資優惠措施 

吸引製造業投資設廠 

六國FTA已涵蓋各主要市場，已簽

屬FTA分別為︰馬來西亞18項、印

尼14項、泰國14項、越南13項、印

度13項及菲律賓9項 

六國具備充足且年輕勞動人口，平

均技術勞工工資相較中國大陸具有

競爭力 
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5 資料來源：UNCTAD； 工研院產科國際所 

新南向六國外國投資(FDI)概況 

國家 
2018 FDI 佔該國 
GDP比重 

2013-2018 

投資金額年均成長率 

印度 1.56% 8.44% 

印尼 2.11% 3.16% 

越南 6.44% 11.73% 

泰國 2.08% -7.50% 

馬來西亞 2.26% -7.76% 

菲律賓 1.95% 23.14% 

全球 - -1.95% 

• 2018年新南向六國外國直接投資(FDI)金額以印度居首，金額為422.9億美元，其次為印尼219.8億，越南

155億、泰國104.9億、馬來西亞80.9億，以及菲律賓64.6億，六國FDI總額達1,048億 

• 2013-2018年印度、印尼、越南、菲律賓FDI皆為成長，泰國及馬來西亞則衰退。六國當中2018 年FDI 佔該

國GDP比重最高為越南，2013-2018年FDI年均成長率最高為菲律賓 

FDI 佔該國GDP比重 
 

2018年新南向六國外國投資金額 (億美元) 

422.9 

219.8 

155.0 

104.9 

80.9 

64.6 

282.0 

188.2 

89.0 

154.9 

121.2 

22.8 

印度 

印尼 

越南 

泰國 

馬來西亞 

菲律賓 
2018 2013



Copyright  2019 
All Rights Reserved 

產業科技國際策略發展所 

6 

2018年新南向六國進出口統計 

2018年總進口值(億美元) / 電子產品所佔比例 2018年總出口值(億美元) / 電子產品所佔比例 
 

3247.5 

2448.0 

1802.2 

674.9 

2488.3 

2507.3 

5144.6 

1089.3 

2377.4 

1879.2 

2495.4 

2181.1 

印度 菲律賓 越南 印尼 泰國 馬來西亞 

1. 石油及提自瀝青

礦物之油類  

2. 鑽石 

3. 首飾及其配件 

 

1. 積體電路  

2. 電機及器具  

3. 自動資料處理機 

 

1. 手機、話機及 

其零件 

2. 紡織成衣 

3. 電腦、電子產品

及零配件 

 

1. 煤 

2. 棕櫚油及其餾 

分物 

3. 液化、氣態碳 

化氫 

 

1. 自動資料處理機 

2. 小客車、其他載

客車輛 及其零件 

3. 積體電路 

1. 積體電路 

2. 石油及提自瀝青

礦物之油類 

3. 石油氣及其他化

合物 

2018年前3大出口商品 

資料來源：GTA；工研院產科國際所 

印度 

泰國 

越南 

馬來西亞 

印尼 

菲律賓 

9.6% 

16.3% 

26.2% 

27.0% 

9.8% 

15.3% 

印度 

泰國 

馬來西亞 

越南 

印尼 

菲律賓 

3.1% 

13.6% 

32.8% 

34.2% 

4.6% 

37.6% 
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印度 泰國 馬來西亞 越南 菲律賓 印尼 

2019年1-6月 183.5 65.9 62.0 51.0 43.1 40.9

2018年1-6月 161.3 60.1 64.7 46.2 42.2 37.4

成長率 13.8% 9.7% -4.2% 10.5% 2.2% 9.3%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

資料來源：美國普查局；Trading economics；工研院產科國際所 

美中貿易摩擦  
電子業製造基地轉移至印度與東協 

國家 
2018年1-6月 

經濟成長率(%) 
2019年1-6月 

經濟成長率(%) 

印度 6.20% 5.40% 

泰國 3.20% 2.55% 

馬來西亞 4.60% 4.70% 

越南 6.88% 6.98% 

菲律賓 5.95% 5.55% 

印尼 5.12% 5.06% 

• 2019年1-6月新南向六國受惠於美中貿易衝突轉單效益等因素，除馬來西亞外，出口至美國金額皆較去年同

期成長，成長率排名依序為印度13.8%、越南10.5%、泰國9.7%、印尼9.3%、菲律賓2.2%、馬來西亞 -4.2% 

• 2019年1-6月新南向六國持續維持高經濟成長，但受全球經濟成長趨緩影響，六國成長動能放緩，僅越南及

馬來西亞成長力道優於去年同期 

2019年1-6月新南向六國出口至美國金額(億美元) 

新南向六國 
大趨勢  1 
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25,340 

10,390 

3,731 

3,012 

3,012 

2,480 

16,140 

5,935 

2,440 

2,059 

2,461 

1,624 

印度 

印尼 

菲律賓 

馬來西亞 

泰國 

越南 2023年 2018年 

印度與東協 
電子產品消費市場成長潛力龐大 

新南向六國 
大趨勢  2 

• 2018年新南向六國消費市場規模達3.1兆美元，經濟學人智庫(EIU)預估以年平均成長率9.4% ，成長至2023

年將達4.8兆美元規模，其中成長最快的前三名國家分別為印尼、印度及菲律賓 

• 2018-2023年預估消費市場年均成長率，除泰國成長較溫和外，其餘國家成長力道強勁，其中印度及印尼主

要為人均所得快速成長貢獻，菲律賓及馬來西亞主要為人口快速成長貢獻，越南則為人均所得及人口雙雙

成長之貢獻 

國家 
2018人均消費 

(美元) 

2018-2023 

消費市場年均 

成長率(預估) 

印度 1,193 9.4% 

印尼 2,258 11.9% 

菲律賓 2,287 8.9% 

馬來西亞 6,537 7.9% 

泰國 3,546 4.1% 

越南 1,701 8.8% 

2023年新南向六國消費市場規模預估(億美元) 

資料來源：EIU； 工研院產科國際所 
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六國電子產業地圖 
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產業範疇 

資料來源：工研院產科國際所 

手機 

功能型手機 

智慧型手機 

消費性電子 

家電音響 

穿戴裝置 

電腦硬體 

桌上型電腦 

筆記型電腦 

工業電腦 

週邊與其他 

網通設備 

STB 

WLAN 

Switch 

電子零組件 

半導體 

顯示器 

鏡片 

LED元件 

印刷電路板 

被動元件 

連接器 

材料 

電子產業 

基本金屬/ 

貴金屬 

化學品 
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11 資料來源：MeitY； World Bank； IMF； 工研院產科國際所 

印度產業發展概述 

• 經商便利度︰自2014年全球第142名成長至2018年第

77名 

• 經濟成長率︰2014-2018年維持在7-8%之間 

• 通貨膨脹率︰自2014年5.8%逐年下降至2018年3.5% 

• 30歲以下人口約占總人口54.2% 

• 2014年起陸續推出印度製造、數位印度、階段性製

造計畫等政策，帶動國際電子大廠至印度設廠 

• 手機製造業成長最為迅速，2018年產值占整體電子

製造業產值之34% 

• 2018年印度電子製造業產值占GDP比重達4.2%，預計

2020年將成長至5.7% 

• 北部的哈里亞納邦(Haryana) 、北方邦(Uttar 

Pradesh)、南部的卡納塔克邦(Kanartaka)和安得拉邦

(Andhra Pradesh)是印度主要的電子產業聚落 

哈里亞納邦 
Haryana 

北方邦 
Uttar Pradesh 

卡納塔克邦 
Kanartaka 

安得拉邦 
Andhra 
Pradesh 

總體經濟 

產業成長動能 

主要電子產業聚落 
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12 資料來源：印度政府；工研院產科國際所 

印度產業推動政策總覽 

產業
政策 

2014年9月發布，目標2025年製造業GDP貢獻提高

為25%，吸引外國企業投資，建設印度成為全球

製造中心，針對資通訊及電子等25項重點產業改

善投資環境、鬆綁法規等 

印度製造 
(Make in India) 

2016 年1月發布，加速手機等相關零組件在地化

製造，針對手機組裝及其零組件調整進口關稅 
階段性製造計畫 

印度電子資通訊部於2019年2月批准。提升電子

系統設計製造產業價值鏈的國內製造和出口，以

促進經濟發展。目標2025年產值達4,000億美元。

手機生產量達到10億支，其中6億支出口 

國家電子產業政策 
(National Policy on 

Electronic) 

擴大
市場 

配套
措施 

包括數位化基礎建設、數位化政府治理與服務、

教育民眾運用數位技能等 
數位印度 

(Digital India) 

建設100座智慧城市及改善500個城市，包括大眾

運輸、通訊網路、能源、水資源管理等 
智慧城市 

(Smart Cities Mission) 

整合聯邦與各州繁雜課稅項目成為單一稅制 商品及服務稅改革 

2022年以前培訓4億人掌握各項技能 
技能印度 

(Skill India) 

具備充沛的勞動力優

勢，政府推動印度製

造、階段性製造計

畫、國家電子產業政

策等，促使印度成為

全球製造中心，未來

將擴大出口以追求下

一波經濟成長 
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印度電子產業結構 
化學品 基本金屬/貴金屬/金屬加工 

材
料 

支援
產業 

晶片 被動元件 連接器 PCB 電源供應器 

電池模組 聲學元件 光學鏡頭 LED元件 相機模組 記憶體 

機殼 

顯示及觸控面板 

臻鼎*、日東
電工、藤倉
電子、京
瓷、AT&S 

AVX、東電化 正崴*、立訊精密*、AVX、住友電氣、
矢崎、藤倉電子、Radiall、Belden、
Lear、Molex、Amphenol、
Rorsenberger、HARTING、
HUBER+SUHNER 

台達電、光寶科、東
電化、Salcomp、
Advanced Energy、
Vicor、偉創力 

台達電、正崴*、欣
旺達電子、比亞
迪、松下、GS-
Yuasa、LG 
CHEM、東芝* 

同興達科技、TCL電子
控股、華星光電、合力
泰、LG Electronic 

合力泰、三贏興科
技、比亞迪、歐菲
科技、立訊精密* 

合力泰、歐菲
科技、立訊精
密* 

光寶科、
豐田合
成、
Osram 

宇瞻、
SanDisk 

Jabil、
比亞
迪、
Perlos 
 

電子製造服務 (EMS) 仁寶、鴻海、英業達、緯創、海派科技、傳音、聞尚
通訊、與德通訊、偉易達、Katolec、Jabil、
Sanmina、偉創力、Vtech、Dixon 

宏碁、華碩、微星、技嘉、
(Lenovo)、(Dell)、HP、
Apple、神舟、Micromax、
Samsung、Toshiba、 
Sony… 

(宏碁)、華碩、(Vivo)、(Oppo)、(華為)、
Lenovo、(小米)、Apple、Sony、
(Samsung)、LG、(Intex)、(Lava)、
(Karbonn)、(Micromax)、(Reliance)、
(Transmission)… 

Sharp、(TCL)、(Hitachi)、
(Panasonic)、(Canon)、
Toshiba、Amazon、
Google、Fossil、GOQii … 

工具機 IC設計 

中鋼、Panasonic Welding 、優美
科、新日鐡住金、浦項鋼鐵、山陽
特殊製鋼、ArcelorMittal  
 

聯發科、Altera、超微、
博通、LSI、輝達、高
通、Xilinx、ARM、展訊 

SCHULER、
Jtekt、友嘉* 

陶氏杜邦、
Cabot 、BASF、瓦
克、住友化學、日
立化成、日東電工 

(D-Link)、訊舟、Casio、
HPE、TP-Link、Arris … 

電腦與周邊 手機 消費性電子 網通設備 

支
援
產
業 

上
游
材
料
與 

中
游
零
組
件 

系
統
產
品 

下
游
組
裝
與 

資料來源：工研院產科國際所 

註：紅字為臺灣廠商； 底線為中國大陸廠商；*表示仍在籌備設廠；()為品牌廠設自有產線 
 

電機/電纜 

東元 
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14 資料來源：工研院產科國際所 

印度主要電子製造產業聚落(1/3) 
南印度 

品牌廠 
(自有產線) 

Acer(臺)、Lenovo(中)、Huawei(中)、
小米(中)、Samsung(韓)、Dell(美)、
Karbonn(印)、Lava(印)、
Micromax(印)  

電子製造 
服務 (EMS) 

鴻海(臺)、緯創(臺)、英業達(臺)、
Sanmina (美)、偉創力(新)、Dixon(印) 

PCB 臻鼎(臺)、AT&S(奧地利) 

連接器 
Amphenol(美)、HARTING(德)、
Radiall(法) 

電源供應器 
光寶科(臺)、偉創力(新)、台達電
(臺)、Salcomp(芬蘭)、Vicor(美) 

電池模組 比亞迪(中)、松下(日) 

顯示面板 華星光電(中)、TCL電子控股(中) 

相機模組 
光學鏡頭 

歐菲科技(中)、比亞迪(中) 

LED元件 
光寶科(臺)、豐田合成(日)、
Osram(德) 

記憶體 宇瞻(臺)、SanDisk(美) 

IC設計 
研發中心 

聯發科(臺)、Altera(美)、AMD(美)、
Broadcom(美)、LSI(美)、NVIDIA(美)、
Qualcomm(美)、Xilinx(美)、ARM(英) 

班加羅爾 Bangalore (18) 
• EMS：緯創(臺)、偉創力(新) 

•零組件：宇瞻(臺)、台達電(臺)、豐田合成(日)、SanDisk(美)、

Amphenol(美)、Vicor(美)、Radiall(法)、AT&S(奧)、偉創力(新) 

• IC設計研發中心：聯發科(臺)、Altera(美)、AMD(美)、Broadcom(美)、

LSI(美)、NVIDIA(美)、Qualcomm(美)、ARM(英) 

清奈 Chennai (26) 
•品牌廠：Acer(臺)、Lenovo(中)、Huawei(中)、小米(中)、Samsung(韓) 、

Dell(美)、Karbonn(印)、Lava(印) 

• EMS：鴻海(臺)、英業達(臺)、Sanmina(美)、偉創力(新)、Dixon(印) 

•零組件：光寶科(臺)、臻鼎(臺)、歐菲科技(中)、比亞迪(中)、TCL電子

控股(中)、華星光電(中)、松下(日)、Salcomp(芬)、偉創力(新)、Osram 

(德)、HARTING(德)、Perlos(芬蘭) 

• IC設計研發中心：Qualcomm(美) 

海德拉巴 Hyderabad (5) 
•品牌廠：Micromax(印) 

• IC設計研發中心：Broadcom(美)、NVIDIA(美)、Qualcomm(美)、Xilinx(美) 
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15 資料來源：工研院產科國際所 

印度主要電子製造產業聚落(2/3) 

品牌廠 
(自有產線) 

Vivo(中)、Oppo(中)、小米(中)、
Samsung(韓)、Intex(印)、
Karbonn(印)、Micromax(印) 

電子製造 
服務 (EMS) 

緯創(臺)、仁寶(臺)、海派科技(中)、
傳音(中)、聞尚通訊(中)、偉易達
(港)、偉創力(新)、Dixon(印) 

PCB 日東電工(日) 

被動元件 AVX(日) 

連接器 

正崴精密(臺)、住友電氣(日)、
AVX(日)、Molex(美)、
Rorsenberger(德) 、
HUBER+SUHNER(瑞士) 

電源供應器 
台達電(臺)、偉創力(新)、
Salcomp(芬蘭) 

電池模組 
台達電(臺)、正崴精密(臺)、欣旺達
電子(中) 

顯示面板 
觸控面板 

同興達科技(中)、合力泰(中)、LG 
Electronic (韓) 

相機模組 
光學鏡頭 

合力泰(中)、三贏興科技(中) 

LED元件 豐田合成(日) 

IC設計 
研發中心 

聯發科(臺)、展訊(中)、AMD(美)、
Qualcomm(美)、ARM(英) 

新德里 New Delhi (1) 
•零組件：豐田合成(日) 

古爾岡 Gurugram (13) 
•品牌廠：Micromax(印) 
• EMS：聞尚通訊(中) 、偉創力(新) 
•零組件：台達電(臺)、同興達科技(中)、豐田合成(日)、日東電工

(日)、京瓷(日)、偉創力(新)、HUBER+SUHNER(瑞士)、Rorsenberger(德) 
• IC設計研發中心：AMD(美)、Qualcomm(美) 

諾伊達 Noida (24) 
•品牌廠：Vivo(中)、Oppo(中)、小米(中)、Samsung(韓)、Intex(印)、

Karbonn(印) 
• EMS：緯創(臺)、仁寶(臺)、海派科技(中)、傳音(中)、偉易達(港)、

Dixon(印) 
•零組件：台達電(臺)、正崴精密(臺)、合力泰(中)、三贏興科技(中)、
欣旺達電子(中)、住友電氣(日)、LG Electronic (韓) 、Molex(美)、
Salcomp(芬) 

• IC設計研發中心：聯發科(臺)、展訊(中)、ARM(英) 

北印度 
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16 資料來源：工研院產科國際所 

印度主要電子製造產業聚落(3/3) 

電子製造 
服務 (EMS) 

與德通訊(中)、Katolec(日)、Jabil(美)、
偉創力(新) 

PCB 藤倉電子(日) 

被動元件 東電化(日) 

連接器 
矢崎(日)、藤倉電子(日)、Molex(美)、
Belden(美)、Lear(美) 

電源供應器 
東電化(日)、Advanced Energy(美)、
偉創力(新) 

電池模組 
松下(日)、GS-YUASA(日)、LG 
CHEM(韓) 

LED元件 豐田合成(日) 

IC設計 
研發中心 

AMD(美)、Broadcom(美)、LSI(美)、
NVIDIA(美) 

孟買 Mumbai (8) 
• EMS：與德通訊(中)、偉創力(新) 

•零組件：東電化(日)、LG CHEM(韓)、Molex(美)、

偉創力(新) 

• IC設計研發中心：Broadcom(美)、NVIDIA(美) 

浦那 Poona (13) 
• EMS：Katolec(日)、Jabil(美)、偉創力(新) 

•零組件：藤倉電子(日)、矢崎(日)、 GS-YUASA(日)、

Molex(美)、Belden(美)、 Lear(美)、Advanced 

Energy(美)、偉創力(新) 

• IC設計研發中心：LSI(美)、NVIDIA(美) 

阿默達巴德 Ahmedabad (2) 
•零組件：松下(日) 

• IC設計研發中心：AMD(美) 

西印度 
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17 資料來源：工研院產科國際所 

印度主要國家電子大廠布局概況 
美國 中國大陸 日本 韓國 臺灣 其他 

品牌廠 
(自有產線) 

Dell Lenovo、小米、vivo、
Oppo、Huawei 

Samsung ACER Karbonn(印)、Lava(印)、
Intex(印)、
Micromax(印)  

電子製造 
服務 (EMS) 

Jabil、Sanmina 與德通訊、海派科技、
傳音、聞尚通訊科技 

Katolec 鴻海、英業達、緯
創、仁寶 

偉創力(新)、偉易達
(港)、Dixon(印) 

PCB 藤倉電子、京瓷、 
日東電工 

臻鼎(設廠中) AT&S(奧地利) 

被動元件 AVX、京瓷、東電化 

連接器 Amphenol、Molex、
Belden、Lear 

立訊精密(評估設廠) 矢崎、住友電氣、 
藤倉電子、AVX 

正崴精密 Rorsenberger(德)、
HARTING(德)、
Radiall(法)、
HUBER+SUHNER (瑞士) 

電源供應器 Advanced Energy、
Vicor 

東電化 台達電、光寶科 偉創力(新)、
Salcomp(芬蘭) 

顯示面板 
觸控面板 

華星光電、TCL電子控
股、同興達、合力泰 

LG Electronic 

相機模組 
光學鏡頭 

三贏興、比亞迪、合
力泰、歐菲科技、立
訊精密(評估設廠) 

記憶體 SanDisk 宇瞻 

電池模組 欣旺達電子、比亞迪 松下、GS-YUASA、 
東芝 

LG CHEM 台達電、正崴精密 

LED元件 豐田合成 光寶科 Osram(德) 

機殼 Jabil 比亞迪 Perlos(芬蘭) 

IC設計 
研發中心 

Altera、AMD、
Broadcom、LSI、
NVIDIA、Qualcomm、
Xilinx 

展訊 聯發科 ARM(英) 
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18 資料來源： EIU；IMF； 工研院產科國際所 

印尼產業發展概述 

• 民間消費︰經濟學人(EIU)預估印尼消費市場規模自2014年5.1億美元，每年以5.3%動能成長至2019

年將達6.6億美元 

• 經濟成長率︰2014-2018年維持在5-6%之間 

• 新創孵化基地︰2018年東南亞創業生態系報告，印尼新創企業融資均值達2.2億美元，居東南亞之

冠，創業風氣盛行 

• 30歲以下人口約占總人口49.6% 

• 印尼以法令規範手機須具備30%在地化自製率，並將巴淡島打造為電子產品製造中心，為符合

30%自製率規範，國際知名手機品牌廠委託Sat Nusapersada於巴淡島代工，帶動印尼整體智慧型

手機零組件產業步入快速成長軌道 

• 印尼主要電子產業聚落位於區域中心爪哇島之西側，包含西爪哇省(West Java)、首都特區雅加達

(Jakarta)及位於廖內群島省之電子製造中心巴淡島(Batam) 

2 
3 

1 

1. 萬丹省(Banten) 

2. 西爪哇(West Java) 

3. 中爪哇(Central Java ) 

4. 巴淡島(Batam) 

4 

總體經濟 

產業 
成長動能 

主要電子 
產業聚落 



Copyright  2019 
All Rights Reserved 

產業科技國際策略發展所 

19 

印尼產業推動政策總覽 

產業
政策 

2018年4月發布，政策目標預計製造業2030年

GDP貢獻21%-26%，2018年至2030年間經濟成

長率提升至6%-7%，並創造1,900萬人的就業機

會，升級工業4.0 

印尼4.0 
(Indonesia 4.0) 

初期鎖定智慧型手機零組件(螢幕、充電器)、

物聯網產品製造，中期則鎖定電動車電池、物

聯網產品製造及智慧型手機用相機，遠期目標

則聚焦於半導體晶圓製造、工業及家用電池 

電子產業發展重點 

擴大
市場 

配套
措施 

2017年發布247項基礎建設(總統第58/2017命

令)計畫主要集中在交通運輸建設、水庫建設及

工業區域事務等 

247項基礎建設 

4G裝置本地製造比例規範(通信資訊部第

27/2015號條例)，4G裝置本地製造計算範圍及

方式規範(工業部長第65/2016條例) 

強化本地製造 

透過「印尼 4.0」使國

家重點產業技術升級，

並提升人力資源素質，

藉著國際大廠技術投資

所建構之創新生態系

統，提升國家製造業技

術層次， 帶動產業附加

價值 

資料來源：印尼中央政府；工研院產科國際所 

簡化投資程序(總統第4/2015命令)、投資優惠

(財政部第35/2018命令) 
營造產業投資環境 
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20 資料來源：工研院產科國際所 

晶片 PCB 連接器 被動元件 電源供應器 

電池模組 聲學元件 光學鏡頭 相機模組 LED元件 記憶體 

機殼 

顯示及觸控面板 

電子製造服務 (EMS) 

註：紅字為臺灣廠商； 底線為中國大陸廠商；*表示仍在籌備設廠；()為品牌廠設自有產線 

印尼電子產業結構 
化學品 基本金屬/貴金屬/金屬加工 

材
料 

支援
產業 電機/電纜 工具機 IC設計 

信越半導體、勝高陶氏杜
邦、Cabot 、MGC 、日立化
學、日東電工、長春化學 

新日鐡住金、浦項鋼鐵、青
山集團、山陽特殊製鋼、克
拉卡陶鋼鐵、華新 

宏碁、華碩、微星、技嘉、
Lenovo、Toshiba、Sony、
Samsung、HP、Dell、Apple…… 

(Samsung)、OPPO、Huawei、(小米)、
Vivo、Advan 、Sony 、Lenovo、華
碩、宏碁、Nokia 、LG、(Advan)…… 

Casio、HPE、華為、
訊舟 …… 

和碩聯合、SIIX、住商電子、Katolec、Jabil、偉創力、
V.S. Industry Berhad、華冠通訊、Sat Nusapersada 

日東電工、藤倉電子、 
LG Innotek 

大毅科技、村田製所、
Nippon Chemi-Con、
Rubycon、NIC 
Components、Samwha 、
Kemet、Coilcraft  

矢崎、J.S.T. 、廣瀨電
機、藤倉電子、I-PEX 、
Coilcraft 

偉創力、環隆科技 Jabil 

Sharp、LG Electronic Sharp、 
LG Innotek 

豐田合成、昭和電
工、LG Innotek 

松下、 
GS-YUASA 

Infineon、
Unisem 

Jtekt 

電腦與周邊 手機 消費性電子 網通設備 

TCL、(Hitachi)、Sanyo、(Panasonic) 、
Toshiba、Canon、EPSON、Sharp、
(LG)、Samsung 、Midea、Haier、
(Maspion) 、(Polytron)、(Denpoo 
Mandiri) …… 

支
援
產
業 

上
游
材
料
與 

中
游
零
組
件 

系
統
產
品 

下
游
組
裝
與 

華新 
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2 3 4 

1 

註1：和碩聯合目前於巴淡島租借廠房生產 
註2：西爪哇省包含萬隆、Bekasi、Cikampek、Cikarang、Cikumpay、Nanggewer…等地 

資料來源：工研院產科國際所 

印尼主要電子製造產業聚落 

巴淡島 Batamindo 
Industrial Park* 

電子製
造服務 
(EMS) 

和碩聯合(臺)1、
SIIX(日)、Sat 
Nusapersada(印
尼) 、華冠(臺) 

被動 
元件 

Rubycon(日)*、
Kemet(美)* 

連接器 Coilcraft(美) 

電源供
應器 

偉創力(新)* 

IC晶片 
Infineon(德)、 
Unisem(馬) 

雅加達 Jakarta /  
南雅加達行政市 

Administrative City of 
South Jakarta* 

電子製造
服務 (EMS) 

SIIX(日) 

PCB 藤倉電子(日)* 

連接器 
藤倉電子(日)*、
J.S.T.(日) 

電池模組 GS-YUASA(日) 

顯示面板 
觸控面板 

Sharp(日) 

相機模組 Sharp(日) 

LED元件 昭和電工(日) 

2. 西爪哇省 West Java
2 

品牌廠 
(自有產線) 

Samsung(韓) 

電子製造 
服務 (EMS) 

住商電子(日)、
Katolec(日)、Jabil(美)、
V.S. Industry Berhad(馬) 

PCB 
日東電工(日)、LG 
Innotek(韓) 

被動元件 
大毅科技(臺)、Nippon 
Chemi-Con(日)、村田
製所(日)、Samwha(韓) 

連接器 廣瀨電機(日) 

3. 中爪哇省 
Central Java /  

三寶壟 Semarang 

品牌廠 
(自有產線) 

Polytron 
(印尼) 

連接器 矢崎(日) 

1. 萬丹省 Banten / 
Tangerang 

連接器 矢崎(日) 

電池模組 GS-YUASA(日) 

4. 東爪哇省 East 
Java / 泗水 
Surabaya 

連接器 矢崎(日) 

電池模組 松下(日) 

顯示面板 
觸控面板 

Sharp(日)、LG 
Electronic(韓) 

相機模組 
Sharp(日)、LG 
Innotek(韓) 

LED元件 
豐田合成(日)、LG 
Innotek(韓) 
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印尼主要國家電子大廠布局概況 

美國 中國大陸 日本 韓國 臺灣 其他 

品牌廠 
(自有產線) 

Samsung 

電子製造 
服務 (EMS) 

Jabil SIIX、住商電子、
Katolec 

和碩聯合、華冠通訊 
 

偉創力(新)、V.S. 
Industry Berhad(馬) 
 

PCB 日東電工、藤倉電子 LG Innotek Sat Nusapersada(印尼) 

被動元件 Kemet、Coilcraft  村田製所、Nippon 
Chemi-Con、Rubycon、
NIC Components 

Samwha 大毅科技 

連接器 Coilcraft 矢崎、J.S.T.、廣瀨電
機、藤倉電子、I-PEX 

電源供應器 環隆科技 偉創力(新) 

顯示面板 
觸控面板 

Sharp LG Electronic 

相機模組 Sharp LG Innotek 

電池模組 松下、GS-YUASA 

LED元件 豐田合成、昭和電工 LG Innotek 

機殼 Jabil 

IC晶片 Infineon(德) 
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馬來西亞產業發展概述 

• 高所得經濟體︰世界銀行評估只要馬來西亞人均國民所得(GNI)維持4-4.5%成長率，2024年前就能躍

身為高所得國家 

• 經濟成長率︰2014-2018年維持在5-6%之間 

• 自由貿易協定(FTA)︰已簽署且生效之FTA為18項，目前正與美國及歐盟積極簽訂雙邊協議，未來FTA

將涵蓋全球各主要市場 

• 35歲以下人口約占總人口63.1% 

• 馬來西亞具有充足的高技能研發人才、廣泛的英語使用人口、完善的基礎設施，以及有利於商業發

展的法律制度，使得當地對跨國半導體業者深具吸引力，尤其是在設立晶圓廠 

• 馬來西亞主要電子產業聚落位於馬來半島西部沿海區域，包含檳城州(Penang)、雪蘭莪州

(Selangor) 、柔佛州(Johor)三州及首都吉隆坡(Kuala Lumpur) 

1. 檳城(Penang) 

2. 雪蘭莪(Selangor)  
吉隆坡(Kuala Lumpur) 

3. 柔佛(Johor) 

     2 

         
       3 

1 

總體經濟 

產業 
成長動能 

主要電子 
產業聚落 
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馬來西亞產業推動政策總覽 

產業
政策 

2015年發布，政策目標為2020年實現經濟成長

達5.6%，平均每人國民所得達54,890馬幣

(13,200美金)、同時國內擁有35%技術員工、並

創造逾150萬個就業機會 

第11大馬計畫 
(Eleventh Malaysia 

Plan) 

2018年10月啟動國家工業4.0政策，簡稱

Industry 4WRD，期透過提高生產力、創新能量

及增加高技術員工等策略，以推動馬來西亞中

小企業之製造業及其他相關服務業數位轉型 

國家工業4.0政策
(National Policy on 

Industry 4.0) 

擴大
市場 

配套
措施 

2016年啟動，政策目標將電子商務年成長率由

10.8%提升至20.8%，並將電子商務占國內生產

毛額比率由2016年6.1%，提升至2020年10%，

以帶動國家電子商務蓬勃發展 

全國電子商務策略 
(National  

E-Commerce 
Strategy) 

1986年《促進投資法》規範相關投資優惠，依

據投資項目及性質、投資之地區、投資金額享

有不同稅率及不同年限的投資優惠 

投資促進措施 

政府推動第11大馬計

畫、國家工業4.0、全國

電子商務策略等政策，

帶動國家往高所得邁

進， 並促進產業升級提

高生產力，使國家維持

高經濟成長軌道 

資料來源：馬來西亞中央政府；工研院產科國際所 
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25 資料來源：工研院產科國際所 

連接器 電源供應器 機殼 

註：紅字為臺灣廠商； 底線為中國大陸廠商；*表示仍在籌備設廠；()為品牌廠設自有產線 
 

馬來西亞電子產業結構 
化學品 基本金屬/貴金屬/金屬加工 

材
料 

支援
產業 電機/電纜 工具機 IC設計 

信越半導體、環球晶、
Cabot 、日立化成、日東電
工、長春化學、BASF 、OCI 
Company 

新日鐡住金、浦項鋼鐵、
和勤精機 

電腦與周邊 手機 消費性電子 網通設備 

Casio、HPE、Arris、 
華為、Nokia  … 

宏碁、華碩、微星、技嘉、
(Lenovo)、Toshiba 、Sony 、
Samsung、(HP)、(Dell)、
Apple…… 

Samsung、LG、Apple 、OPPO、Huawei、
小米、Vivo、Lenovo、Honor、中興通訊、
魅族、宏碁、華碩、HTC、Nokia 、
Sony…… 

TCL、HITACHI、Sanyo、
Panasonic、Toshiba、Canon、
LG、Courts、SenQ…… 

電子製造服務 (EMS) 

Sharp、Canon、
SMK 

光寶科、Nichia 、
昭和電工、
Agilent、Philips、
Lumileds、OSRAM 

Micron、
Seagate、
Western Digital 

GS-YUASA、
三星SDI 
 

聲學元件 光學鏡頭 相機模組 顯示及觸控面板 電池模組 LED元件 記憶體 

Jtekt、 
東台精機 

PCB 晶片 被動元件 

鴻海、緯創、英業達、明基電通、Katolec、Jabil、
Sanmina、Plexus、Benchmark、偉易達、偉創力、
Venture、V.S. Industry Berhad、SMT Technologies 、
Celestica、k-one innovate、Nationgate Solution 

華新科、大毅科技、旺
詮、京瓷、村田製所、
Nichicon 、Nippon Chemi-
Con、太陽誘電、東電
化、ROHM、ELNA、富士
通、KOA、NEC、Vishay、
Coilcraft  

Ibiden、藤倉電
子、住友電氣工
業、Shinko 
Electrics 、日東電
工、MFS 

瑞薩電子、ON 
Semiconductor 、Intel、
Silterra、日月光、X-FAB、
Infineon、富士電機、MIMOS 
Berhad、Amkor、STM、
NXPTI 、Unisem、Carsem、
Aemulus、Globetronics、inari 
amertron 

J.S.T.、廣瀨電機、住友電
氣、藤倉電子、京瓷、
Molex、 Hosiden、 I-
PEX、SMK、Amphenol 、
Samtec、BizLink、
Winchester、
UBER+SUHNER 、廣宇 

光寶科、力信
興業、東電
化、村田製
所、偉創力 

應華、濱
川、 
Jabil 

Sharp、Nissha 
Printing、SMK 

Hosiden、
Knowles 、Philips、
欣厚 

Intel、BaySand、UST Global、
Whizz Systems、Microsemi、
NXP、群聯、IDT、Keyasic、
Oppstar、Symmid 、Infinecs、IC 
Mic 

支
援
產
業 

上
游
材
料
與 

中
游
零
組
件 

系
統
產
品 

下
游
組
裝
與 



Copyright  2019 
All Rights Reserved 

產業科技國際策略發展所 

26 資料來源：工研院產科國際所 

馬來西亞主要電子製造產業聚落(1/2) 

檳城 Penang 

品牌廠 
(自有產線) 

Lenovo(中)、Dell(美) 

電子製造 
服務 (EMS) 

鴻海(臺)、英業達(臺)、Katolec(日)、
Benchmark(美)、Jabil(美)、Plexus(美)、
Sanmina(美)、偉創力(新) 

PCB Ibiden(日)、藤倉電子(日)、日東電工(日) 

被動元件 大毅科技(臺)、京瓷(日)、ELNA(日) 

連接器 
京瓷(日)、藤倉電子(日)、廣宇(臺)、
Amphenol(美)、Samtec(美) 、Molex(美)、
BizLink(美)、Winchester(美) 

電源供應器 光寶科(臺)、力信興業(臺)、偉創力(新) 

聲學元件 Knowles(美)、Philips(荷) 

LED元件 
光寶科(臺)、Agilent(美)、Philips(荷)、
Lumileds(荷)、Osram(德) 

晶片 
瑞薩電子(日)、Intel(美)、日月光(臺)、
Aemulus(馬)、Globetronics(馬) 

記憶體 Micron(美) 

雪蘭莪 Selangor /  

吉隆坡 Kuala Lumpur* 

電子製造 
服務 (EMS) 

緯創(臺)、k-one innovate (馬) 

PCB 
住友電氣工業(日)、Shinko 
Electric(日) 

被動元件 
Nichicon(日)、Nippon Chemi-
Con(日)、NEC Corporation(日)* 

連接器 
廣瀨電機(日)、Hosiden(日)、
SMK(日)、HUBER+SUHNER(瑞士) 

顯示面板 
觸控面板 

Sharp(日)、Nissha Printing(日)、
SMK(日) 

聲學元件 Hosiden(日) 

相機模組 Sharp(日)、Canon(日)、SMK(日) 

LED元件 Nichia(日)、昭和電工(日) 

記憶體 Western Digital(美) 

晶片 Amkor(美)、TI(美)、NXP(荷) 

柔佛 Johor  

品牌廠 
(自有產線) 

HP(美) 

電子製造 
服務 (EMS) 

偉易達(港)、Celestica(加)、偉創力
(新)、Venture(新)、V.S. Industry 
Berhad(馬) 

PCB 住友電氣工業(日) 

被動元件 
東電化(日)、富士通(日)、Coilcraft 
(美) 

連接器 
住友電氣(日)、I-PEX (日)、
Amphenol(美)、Samtec(美) 

電源供應器 偉創力(新)、東電化(日) 

顯示面板 
觸控面板 

Sharp(日) 
 

相機模組 Sharp(日) 

LED元件 昭和電工(日) 

記憶體 Micron(美) 

晶片 STM(瑞) 
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27 資料來源：工研院產科國際所 

馬來西亞主要電子製造產業聚落(2/2) 

吉打 Kedah 

電子製造 
服務 (EMS) 

鴻海(臺)、
Celestica(加)、SMT 
Technologies(馬) 

電池模組 GS-YUASA(日) 

顯示面板 
觸控面板 

Sharp(日) 

相機模組 Sharp(日) 

LED元件 昭和電工(日) 

晶片 

瑞薩電子(日)、富士
電機(日)、Intel(美)、
Infineon(德)、
Silterra(馬) 

森美蘭 Negeri Sembilan/ 

馬六甲 Melaka* 

PCB MFS(新)* 

被動元件 
東電化(日)、
KOA(日)* 

電源供應器 東電化(日) 

電池模組 三星SDI(韓) 

記憶體 Seagate(美) 

機殼 應華(臺) 

晶片 
ON 
Semiconductor(美) 

霹靂 Perak  

被動元件 
村田製所(日)、華新
科(臺) 

電源供應器 村田製所(日) 

顯示面板 
觸控面板 

Nissha Printing(日) 

聲學元件 欣厚(臺) 

晶片 
Unisem(馬)、
Carsem(馬) 

彭亨 Pahang  

被動元件 華新科(臺) 
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28 資料來源：工研院產科國際所 

馬來西亞主要國家電子大廠布局概況 
美國 中國大陸 日本 韓國 臺灣 其他 

品牌廠 
(自有產線) 

HP、Dell Lenovo 

電子製造 
服務 (EMS) 

Jabil、Sanmina、Plexus、
Benchmark 

Katolec 鴻海、緯創、英
業達、明碁電通 

偉易達(港)、偉創力(新)、
Venture(新)、V.S. Industry 
Berhad(馬)、SMT Technologies(馬)、
Nationgate(馬)、Celestica(加)、k-
one innovate(馬) 

PCB Ibiden、藤倉電子、住友電氣工
業、Shinko Electric、日東電工 

MFS(新) 

被動元件 Vishay、Coilcraft  京瓷、村田製所、Nichicon、
Nippon Chemi-Con、太陽誘電、
東電化、ROHM、ELNA、富士通、
KOA、NEC 

華新科、大毅科
技 

連接器 Amphenol、Samtec、BizLink、
Winchester 

J.S.T.、廣瀨電機、住友電氣、藤
倉電子、京瓷、Hosiden、I-PEX、
SMK 

廣宇 HUBER+SUHNER(瑞士) 

電源供應器 東電化、村田製所 光寶科 偉創力(新) 

顯示面板 
觸控面板 

Nissha Printing、SMK、Sharp 

聲學元件 Knowles Hosiden 欣厚 Philips(荷) 

相機模組 Canon、SMK、Sharp 

記憶體 Micron、Seagate、Western 
Digital 

電池模組 GS-YUASA 三星SDI 

LED元件 Agilent Nichia、昭和電工 光寶科 Philips(荷)、Lumileds(荷) 

機殼 Jabil 應華、濱川 

晶片 ON Semiconductor、Intel、TI 
、Amkor 

瑞薩電子、富士電機 日月光 STM(瑞)、英飛凌(德)、X-FAB(德)、
NXP(荷)、Unisem(馬)、Carsem(馬)、
Aemulus(馬)、Globetronics(馬)、
Silterra(馬)、inari amertron(馬) 
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29 
資料來源： EIU；S&P；菲律賓國家統計局(PSA)；工研院
產科國際所 

菲律賓產業發展概述 

• 經濟成長率︰2014-2018年維持在6-7%之間 

• 國家長期信用評等︰標準普爾(S&P) 2019年4月30日主權評等

報告，將長期信用評等從BBB提升至BBB+，長期展望穩定 

• 全球創新排名︰自2014年第100名成長至2018年第73名 

• 30歲以下人口約占總人口52.3% 

• 憑藉英語環境及特殊戰略位置，吸引美國半導體大廠

如:Amkor、Intel、Analog Devices、TI設廠，形成亞洲半導體

封裝測試重要基地 

• 菲律賓半導體出口值自2013年88.7億美元，成長至2018年

131.6億美元 

• 菲律賓主要電子產業聚落位於北方呂宋島(Luzon)中西部的馬

尼拉大都會(Metro Manila)、卡拉巴松(Calabarzon)三省、包

含甲米地(Cavite)、八打雁(Batangas)、內湖(Laguna)及兩大經

濟特區、包含克拉克(Clark)及蘇比克灣(Subic Bay)；維薩亞斯

群島中部的宿霧(Cebu) 

宿霧省 
Cebu 

克拉克經濟特區
Clark 

蘇比克灣特區 
 Subic Bay 

馬尼拉大都會
Metro Manila 

甲米地省 
Cavite 

內湖省Laguna 

八打雁省
Batangas 

總體經濟 

產業成長動能 

主要電子產業聚落 
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30 資料來源：菲律賓貿工部(DTI)；工研院產科國際所 

 菲律賓產業推動政策總覽 

產業
政策 

2017 年2月發布，政策目標為提高經濟成長率至

7-8%，降低貧窮率降至14% ，改善失業率至3-

5%、重點措施為改善投資環境、投資人力資本等 

2017-2022 
菲律賓發展計畫 

2016 年發布，優先發展農企、製造、旅遊、基礎

建設、物流與IT-企業流程管理等五大產業。訂出

行業短、中、長期目標 

全面國家產業策略
(CNIS) 

發展創新及具競爭力的製造業、農業及服務，強

化與全球產業價值鏈整合，並聚焦12項優先發展

產業 

包容性創新 
產業策略 

擴大
市場 

配套
措施 

2017年4月推出的大規模基礎設施投資計畫，預

計在2017-2022年投入8.4兆披索(約合新臺幣5.7

兆)，涵蓋道路、橋樑、機場、鐵路、港口、防

洪設施等領域 

建設、建設再建設
(Build、Build、

Build) 

簡化經商申請程序，設置單一窗口及整合表格等 
經商簡便暨有效提
供政府服務法 

消除監管障礙，便捷貿易及海關作業流程 
出口發展計畫 

2018-2022 (PEDP) 

菲律賓總統杜特蒂以

大量的基礎建設，帶

動經濟發展與GDP成

長，並推出全面國家

產業策略(CNIS)與包容

性創新產業策略等政

策推動產業轉型 
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晶片 被動元件 連接器 PCB 電源供應器 

電池模組 聲學元件 光學鏡頭 LED元件 相機模組 記憶體 

機殼 

顯示及觸控面板 

Ibiden、住友電
氣工業、日東電
工、三星電機、
大德集團、Ams 

村田製作所、太陽誘
電、東電化、
ROHM、富士通、
Sanyo、三星電機、
Vishay 

矢崎、日本航
空電子、住友
電氣、IRISO、I-
PEX、SMK、
Lear 、Molex 

光寶科、康舒、立
德電子、岳豐、東
電化、村田製作
所、雅特生科技、
偉創力 

Sharp、日本顯示
器、SMK 

Sharp、Canon、
SMK、三星電機 

亞光、Kolen 光寶科、東芝半
導體、昭和電
工、Philips 

東芝半導體 
Wester Digital 、
Seagate 、 
SFA Semicon 

新金寶、緯創、邏輯電子、長城開發、SIIX、住商
電子、Katolec、偉創力、Integrated Micro-
Electronics、Starmobile 

宏碁、華碩、微星、技嘉、
Lenovo、神舟、Toshiba、
Sony、Samsung、HP、Dell、
Apple… 

宏碁、Lenovo、Vivo、OPPO、華為、小
米、Sony、Samsung、LG、Apple、(Cherry 
mobile)、(Starmobile)、Mobocel、 Nokia… 

TCL、(Hitachi)、(Sanyo)、
(Panasonic)、Toshiba、
(Canon)、HP、Sharp、LG、
Samsung、 Midea、 (亞弘電) … 
 註：紅字為臺灣廠商； 底線為中國大陸廠商；*表示仍在籌備設廠；()為品牌廠設自有產線 

 

菲律賓電子產業結構 

Amkor、Analog Devices、
Maxim、Microchip 
Technology、ON 
Semiconductor、TI、Intel、SFA 
Semicon、NXP、microsemi、
Fairchild Semiconductor 

Knowles
、Philips 

化學品 基本金屬/貴金屬/金屬加工 
材
料 

支援
產業 電機/電纜 工具機 IC設計 

信越半導體、日東電工、
OCI Company 

Jtekt Analog Devices、 
ROHM、Xinyx 

電腦與周邊 手機 消費性電子 網通設備 

Casio、Arris 、 (中
磊) 、TP-Link  、華
為  … 
 

電子製造服務 (EMS) 

支
援
產
業 

上
游
材
料
與 

中
游
零
組
件 

系
統
產
品 

下
游
組
裝
與 

資料來源：工研院產科國際所 
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32 資料來源：工研院產科國際所 

菲律賓主要電子製造產業聚落(1/2) 
克拉克經濟特區  

Clark Special Economic Zone 

電源供應器 光寶科(臺) 

記憶體 SFA Semicon(韓) 

連接器 Molex(美) 

顯示面板 
觸控面板 

日本顯示器(日)、SMK(日) 

晶片 TI(美) 

馬尼拉大都會 Manila 

電子製造 
服務 (EMS)  

偉創力(新) 

被動元件 富士通(日)、Vishay(美) 

電源供應器 偉創力(新)、岳豐(臺) 

顯示面板 
觸控面板 

Sharp(日) 

記憶體 Seagate(美) 

相機模組 
光學鏡頭 

Sharp(日)、亞光(臺) 

晶片 Analog(美)、Amkor(美) 

蘇比克灣特區  
Subic Bay Freeport Zone 

電子製造 
服務 (EMS) 

緯創(臺) 

甲米地省 Cavite 

電子製造 
服務 (EMS) 

Integrated Micro-Electronics(菲) 

PCB 大德集團(韓) 

被動元件 昭和電工(日) 

連接器 
矢崎(日)、日本航空電子(日)、IRISO 
(日) 

電源供應器 立德電子(臺)、雅特生科技(港) 

光學鏡頭 Kolen(韓) 

LED元件 昭和電工(日) 

晶片 
Analog Devices(美)、ON 
Semiconductor(美)、Maxim(美) 
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33 資料來源：工研院產科國際所 

菲律賓主要電子製造產業聚落(2/2) 

宿霧省 Cebu 

電子製造 
服務 (EMS)  

Integrated Micro-Electronics(菲)、
偉創力(新) 

被動元件 太陽誘電(日) 

連接器 Lear(美) 

電源供應器 偉創力(新) 

聲學元件 Knowles(美) 

晶片 ON Semiconductor(美) 

內湖省 Laguna 

電子製造 
服務 (EMS)  

SIIX(日)、住商電子(日)、
Katolec(日)、IME(菲) 

PCB 
住友電氣工業(日)、日東電工
(日)、三星電機(韓)、Ams(奧) 

被動元件 東電化(日)、三星電機(韓) 

連接器 
住友電氣(日)、I-PEX(日)、矢崎
(日) 

電源供應器 康舒(臺)、東電化(日) 

聲學元件 Philips(荷) 

相機模組 三星電機(韓) 

LED元件 東芝半導體(日)、Philips(荷) 

記憶體 
東芝半導體(日)、Western 
Digital(美) 

晶片 
Amkor(美)、Microchip 
Technology(美) 

八打雁省 Batangas 

電子製造 
服務 (EMS) 

新金寶(臺) 

PCB Ibiden(日) 

被動元件 村田製所(日) 

連接器 矢崎(日) 

電源供應
器 

村田製所(日) 

相機模組 Canon(日) 
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34 資料來源：工研院產科國際所 

菲律賓主要國家電子大廠布局概況 

美國 中國大陸 日本 韓國 臺灣 其他 

電子製造 
服務 (EMS) 

長城開發 SIIX、住商電子、
Katolec 

緯創、新金寶 偉創力(新)、
Integrated Micro-
Electronics(菲) 

PCB Ibiden、日東電工、住
友電氣工業 

大德集團、三星電機 Ams(奧) 

被動元件 Vishay 村田製所、太陽誘電、
東電化、ROHM、富士
通、Sanyo 

三星電機 

連接器 Lear、Molex 矢崎、日本航空電子、
住友電氣、IRISO、I-
PEX、SMK 

電源供應器 東電化、村田製所 光寶科、康舒、立德
電子 

雅特生科技(港)、偉創
力(新) 

顯示面板 
觸控面板 

日本顯示器、SMK、
Sharp 

聲學元件 Knowles Philips(荷) 

相機模組 
光學鏡頭 

Canon、SMK、Sharp Kolen、三星電機 亞光 

記憶體 Seagate、Western 
Digital 

東芝半導體 SFA Semicon 

LED元件 昭和電工、東芝半導
體 

光寶科 Philips(荷) 

晶片 Amkor、Analog 
Devices、Maxim、
Microchip Technology、
ON Semiconductor、TI、
Intel 

SFA Semicon 
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35 資料來源： EIU；World Bank；工研院產科國際所 

泰國產業發展概述 

• 泰國總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha)2019年7月15日宣布辭去

軍政府最高領袖，歷經5年軍事統治後，將擺脫軍政府統治

重回民主國家 

• 經濟成長率︰2015-2018年維持在3-4%之間，2014年因軍事

政變，導致經濟成長率僅1% 

• IMD世界競爭力排名︰自2014年全球第29名進步至2019年第

25名 

• 30歲以下人口約占總人口37.5% 

• 泰國電子產品近年約佔總出口值25%-30%，主要出口品為積

體電路(IC)及傳統硬碟(HDD)，其中傳統硬碟出口量為全球第

二大，預估2019年成長率為3.9-5.0% 

• 泰國主要電子產業聚落位於中部之大城府(Ayutthaya) 、曼谷

(Bangkok)及巴吞他尼府(Pathum Thani )以及東部之北柳府

(Chacheongsao)、春武里府(Chonburi) 

1. 大城府(Ayutthaya) 

2. 曼谷(Bangkok) 

3. 巴吞他尼府(Pathum Thani ) 

4. 北柳府(Chacheongsao) 

5. 春武里府(Chonburi) 

1 

2 
3 

5 
4 

總體經濟 

產業成長動能 

主要電子產業聚落 
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36 資料來源：泰國中央政府；工研院產科國際所 

泰國產業推動政策總覽 

產業
政策 

2016 年發布，主要政策目標為促進產業數位轉

型及強化自動化生產效率，透過投資誘因等配

套措施吸引外資及國際大廠投資泰國並與當地

企業合作，帶動產業由傳統製造業升級至創新

導向製造業 

泰國4.0 

2016年6月通過該計畫，規劃於曼谷東部打造從

北柳府(Chachoengsao)、春武里府(Chonburi)到羅

勇府(Rayong)的產業群聚廊帶 

東部經濟走廊
(Eastern Economic 

Corridor, EEC) 

擴大
市場 

配套
措施 

計畫2020年實現在24個省府建設30個智慧城市的

目標，並希望到2022年將全國100個城市轉型為

智慧城市 

數位泰國 

2015年啟用《投資促進措施》，依據投資產業及

相關營運活動給予投資優惠，如最高八年免徵企

業所得稅及免徵設備進口關稅等，另針對投資之

地區、是否從事高技術研發、是否投資重點工業

區給予額外投資優惠 

投資促進措施 

透過「泰國 4.0」促進

重點產業數位轉型，

並搭配投資誘因措施

吸引外資及國際大廠

投資泰國與當地企業

合作，帶動國家製造

業技術層次升級，邁

向創新導向製造業 
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37 資料來源：工研院產科國際所 

連接器 電源供應器 機殼 

註：紅字為臺灣廠商； 底線為中國大陸廠商；*表示仍在籌備設廠；()為品牌廠設自有產線 
 

泰國電子產業結構 
化學品 基本金屬/貴金屬/金屬加工 

材
料 支援

產業 
電機/電纜 工具機 IC設計 

信越半導體、日東
電工、住友化學、 
三菱瓦斯化學 

優美科、新日鐡住金、浦項鋼鐵、
山陽特殊製鋼、塔塔鋼鐵、經寶精
密、銘異 

電腦與周邊 手機 消費性電子 網通設備 

Casio、HPE、
Arris 、 
華為、Nokia  … 

宏碁、華碩、微星、技嘉、
Lenovo、Toshiba、Sony 、
Samsung、(HP)、Dell、
Apple…… 

Samsung、LG、Apple 、iMi、
OPPO、Huawei 、小米、Vivo 、華
碩、宏碁、HTC 、Nokia 、(Sony) 、
Motorola、true、Lava…… 

(HITACHI)、(Sanyo)、(Panasonic) 、(Canon)、
(Casio)、( Sharp )、(LG)、( Bosch & 
Siemens )、(Daikin )、( Haier ) ( Electrolux )、
(Fisher & Paykel )、( JVC )  

新金寶、SIIX、UMC Electronics、Kimball Electronics 
Group、住商電、Katolec、Sanmin、Benchmark、
Ducommun、Celestica、WKK Technology、SMT 
Technologies、Fabrinet、SVI、Hana Microelectronics、
Stars Microelectronics、Salom Electronic 

電子製造服務 (EMS) 

Microchip、Maxim、
NXP、UTAC、On 
Semiconductor、ROHM、
Lapis、Hana 
Semiconductor、STATS 
ChipPac 

敬鵬、競國實業、
Nippon、Mektron、藤倉
電子、CMK、京瓷、日東
電工、三星電機、Elec & 
Eltek、KCE Technology  

金山電子工業、厚聲、
京瓷、村田製所、東電
化、ROHM 、NIC 
Components、ELNA、
富士通、Sumida、三星
電機、Samwha 

矢崎、藤倉電
子、I-PEX、
Molex、Lear、
ERNI 

光寶科、台達電、 
東電化、村田製所 

Sharp、TCL電子控
股、LG Electronic 

美律 Sharp、Canon、
三星電機、NIKON 

光寶科、東芝
半導體、豐田
合成 

東芝半導體、
Seagate、廣明
Western Digital、
HGST、Spansion 

台達電、松
下、GS-
YUASA 、Siam 
Furakawa 

聲學元件 光學鏡頭 相機模組 顯示及觸控面板 電池模組 LED元件 記憶體 

舒勒集團、
Jtekt 、Nidec 

PCB 晶片 被動元件 

支
援
產
業 

上
游
材
料
與 

中
游
零
組
件 

系
統
產
品 

下
游
組
裝
與 
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38 資料來源：工研院產科國際所 

泰國主要電子製造產業聚落(1/2) 

品牌廠 
(自有產線) 

Samsung(韓) 

電子製造 
服務 (EMS) 

新金寶(臺)、SIIX(日)、Katolec(日)、
Sanmina(美)、Benchmark(美)、
Ducommun(美)、WKK 
Technology(港)、Fabrinet(泰)、
SVI(泰)、Hana Microelectronics(泰) 

PCB 
敬鵬(臺)、Nippon Mektron(日)、日
東電工(日)、藤倉電子(日)、Elec & 
Eltek(港) 

被動元件 
金山電子工業(臺)、東電化(日)、
ROHM(日)、Sumida(日)、NIC 
Components(日) 

連接器 藤倉電子(日)、矢崎(日) 

電源供應器 
台達電(臺)、光寶科(臺)、東電化
(日) 

電池模組 
台達電(臺)、松下(日)、GS-
YUASA(日) 

顯示面板 
觸控面板 

Sharp(日)、TCL電子控股(中)、LG 
Electronic(韓) 

相機模組 Sharp(日)、Canon(日)、NIKON(日) 

LED元件 光寶科(臺)、豐田合成(日) 

記憶體 Seagate(美)、Western Digital(美) 

中部 1. 大城府 Ayutthaya (12) 
• EMS：SIIX(日)、Katolec(日)、Benchmark(美)、Hana 

Microelectronics(泰)、Stars Microelectronics (泰) 
• 零組件：Nippon Mektron(日)、日東電工(日)、藤倉電子

(日)、Canon(日)、東電化(日)、NIKON(日)、Seagate(美)、
Western Digital(美)、Elec & Eltek(港)、KCE Technology 
(泰)、廣明(臺) 

2. 曼谷 Bangko (8) 
• 品牌廠：Samsung(韓) 
• EMS：WKK Technology(港)、新金寶(臺) 
• 零組件：光寶科(臺)、金山電子工業(臺)、TCL電子控股

(中)、矢崎(日)、LG Electronic(韓) 

3. 巴吞他尼府 Pathum Thani (8) 
• EMS：Sanmina(美)、SVI(泰)、Fabrinet(泰) 
• 零組件：光寶科(臺)、藤倉電子(日)、ROHM(日)、NIC 

Components(日)、Sumida(日)、敬鵬(臺) 

4. 沙沒巴干府 Samut Prakan (5) 
• EMS：SIIX(日) 
• 零組件：台達電(臺)、GS-YUASA(日)、松下(日)、矢崎(日) 

5. 龍仔厝府(沙沒沙空府) Samut Sakhon(2) 
• EMS：新金寶(臺) 
• 零組件：豐田合成(日) 

7. 佛統府 Nakhon Pathom (1) 
• 零組件：Sharp(日) 

6. 北標府(沙拉武里府) Saraburi (2) 
• EMS：Ducommun(美) 
• 零組件：藤倉電子(日) 

6 

7 
5 

1 

2 
3 

4 
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39 資料來源：工研院產科國際所 

泰國主要電子製造產業聚落(2/2) 

東部 

品牌廠 
(自有產線) 

Samsung(韓) 

電子製造 
服務 (EMS) 

UMC Electronics(日)、Kimball 
Electronics Group(日)、住商電子(日)、
Celestica(加)、SMT Technologies(馬) 

PCB 
CMK(日)、日東電工(日)、三星電機
(韓)、藤倉電子(日) 

被動元件 
厚聲(臺)、富士通(日)、三星電機(韓)、
Samwha(韓) 

連接器 
I-PEX(日)、矢崎(日)、Molex(美)、
Lear(美) 

電源供應器 台達電(臺) 

電池模組 台達電(臺)、GS-YUASA(日) 

顯示面板 
觸控面板 

Sharp(日) 

聲學元件 美律(臺) 

相機模組 Sharp(日)、三星電機(韓) 

LED元件 東芝半導體(日)、豐田合成(日) 

記憶體 
東芝半導體(日)、Western Digital(美)、
HGST(美) 

晶片 Microchip Technology(美) 

2. 春武里府 Chonburi (8) 
• 品牌廠：Samsung(韓) 
• EMS：Kimball Electronics Group(美)、

Celestica(加) 
• 零組件：豐田合成(日)、日東電工(日)、富士通

(日)、I-PEX(日)、HGST(美) 

3. 巴真府 Prachinburi (7) 
• EMS：住商電子(日)、SMT Technologies(馬) 
• 零組件：東芝半導體(日)、CMK(日)、

HGST(美)、Lear(美)、Western Digital(美)、藤倉
電子(日) 

4. 羅勇府 Rayong (1) 
• 零組件：美律(臺) 

1. 北柳府(差春騷府) Chachoengsao (10) 
• EMS：UMC Electronics(日) 
• 零組件：Sharp(日)、台達電(臺)、厚聲(臺)、GS-

YUASA(日)、矢崎(日)、三星電機(韓)、
Samwha(韓)、Molex(美) 

• 晶片：Microchip Technology(美) 

3 

1 

4 
2 
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40 資料來源：工研院產科國際所 

泰國主要國家電子大廠布局概況 
美國 中國大陸 日本 韓國 臺灣 其他 

品牌廠 
(自有產線) 

HP Haier Sony、HITACHI、Sanyo、
松下、Casio 

Samsung、LG Bosch & Siemens (德)、
Electrolux(瑞典) 

電子製造 
服務 (EMS) 

Sanmina、Benchmark、
Ducommun、Kimball 
Electronics Group 

SIIX、UMC Electronics、
住商電子、Katolec 

新金寶 Celestica(加)、WKK 
Technology(港)、SMT 
Technologies(馬)、
Fabrinet(泰)、SVI(泰)、
Hana Microelectronics(泰) 

PCB Nippon Mektron、藤倉
電子、CMK、京瓷、
日東電工 

三星電機 敬鵬、競國實業 Elec & Eltek(港)、KCE 
Technology (泰) 

被動元件 京瓷、村田製所、東
電化、ROHM、NIC 
Components、ELNA、
富士通、Sumida 

三星電機、Samwha 
 

金山電子工業、 
厚聲 

連接器 Molex、Lear 矢崎、藤倉電子、I-
PEX 

ERNI(德) 

電源供應器 東電化、村田製所 光寶科、台達電 

顯示面板 
觸控面板 

TCL電子控股 Sharp 
 

LG Electronic 

聲學元件 美律 

相機模組 Canon、Sharp、NIKON 三星電機 

記憶體 Seagate、Western Digital、
HGST 

東芝半導體 

電池模組 松下、GS-YUASA 台達電 Siam Furakawa(泰) 

LED元件 Toshiba、豐田合成 光寶科 

晶片 Microchip、Maxim、UTAC、
ON Semiconductor 

ROHM、LAPIS 
Semiconductor  

NXP(荷)、Hana 
Semiconductor(泰) 



Copyright  2019 
All Rights Reserved 

產業科技國際策略發展所 

41 
資料來源： EIU；World Bank；越南統計局；工研院產科
國際所 

越南產業發展概述 

• 自由貿易協定(FTA)︰已簽署且生效之FTA為13項，再加上

美國2006年給予之永久正常貿易關係待遇(PNTR) ，已涵蓋

全球各主要市場 

• 經濟成長率︰2014-2018年維持在6-7%之間 

• 經商便利度︰自2014年全球第99名成長至2018年第68名 

• 30歲以下人口約占總人口49.8% 

• 北越除接壤中國便利進口元件，及日本汽車大廠深耕培育

無數電子電工技術人才等因素，吸引電子製造大廠進軍打

造第二個世界工廠 

• 越南手機及相關零組件出口值自2013年212.5億美元，成長

至2018年490.8億美元 

• 越南主要電子產業聚落位於北越之北寧(Bac Ninh)、北江

(Bac Giang)、永福(Vin Phuc)、河內(Hanoi)、海防(Hai 

Phong)以及南越之胡志明(Ho Chi Minh)、平陽(Binh 

Duong) ，形成北越出口導向之電子製造產業聚落，南越主

攻內需之消費型電子產業聚落 

5 
4 1 3 2 

7 
6 

1. 北寧 (Bac Ninh) 

2. 北江(Bac Giang) 

3. 永福(Vin Phuc) 

4. 河內(Hanoi) 

5. 海防(Hai Phong) 

6. 胡志明(Ho Chi Minh) 

7. 平陽(Binh Duong) 

總體經濟 

產業成長動能 

主要電子產業聚落 
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42 資料來源：越南中央政府；工研院產科國際所 

越南產業推動政策總覽 

產業
政策 

2019 年1月發布，主要政策目標為支持外商向

越南本土企業引進高附加價值之技術，帶動越

南高科技產業由低階代工升級至高端產業價值

鏈服務 

越南製造2030計畫
(1851/QD-TTG) 

優先投資發展之項目包含物聯網、虛擬實境、

擴增實境、智慧型電視及3D列印等 
優先投資發展 
高技術目錄 

自由
貿易 

配套
措施 

越南目前已生效之自由貿易協定(FTA)為13項，

再加上目前已享有歐盟、日本、加拿大給予之

GSP待遇，及美國2006年給予之永久正常貿易

關係待遇(PNTR)，已涵蓋全球各主要市場 

自由貿易協定FTA 

越南2015年7月1日啟用《投資法》優惠措施，

依據投資項目及性質、投資之地區、投資金額

及企業雇用人數而享有不同稅率及不同年限的

投資優惠 

投資優惠措施 

在美中貿易戰持續延

燒， 以及越南政府積極

與各國簽訂FTA等因素

下， 吸引以歐美為目標

市場之企業離開中國大

陸至越南設廠 
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43 資料來源：工研院產科國際所 

晶片 被動元件 連接器 PCB 電源供應器 

電池模組 聲學元件 光學鏡頭 LED元件 相機模組 記憶體 

機殼 

顯示及觸控面板 

Nippon Mektron、Meiko、藤倉
電子、住友電氣工業、京瓷、日
東電工、三星電機、大德集團、
韓國世一、InterFlex、BH Flex、
Si Flex 

奇力新、京瓷、村田
製作所、富士通、
Sanyo、Sumida、
TOREX、三星電機、
Samwha 

鴻騰六零八八、立訊精密、矢
崎、住友電氣、藤倉電子、
IRISO、星電、I-PEX、韓國端子
工業、Coilcraft、Samtec 

光寶科、僑
威、環隆科技 

德賽電池、
GS-Yuasa、
三星SDI、LG 
CHEM 

Sharp、洋華、TCL電
子控股、LG 
Electronic、LG 
Display、Samsung 
Display 

Sharp、立訊精密、
Canon、三星電機、LG 
Innotek、Patron、
CammSys、MCNEX、
DIOSTECH、Namuga 

先進光、立訊
精密、
Sekonix、
DIOSTECH、
DigitalOptics 

光寶科、
豐田合
成、昭和
電工 

Samsung 
Semiconduc
tor 

應華、
神基、
Jabil 

電子製造服務 (EMS) 
鴻海、仁寶、UMC Electronics、Katolec、Jabil、
Sparton、V.S. Industry Berhad 

宏碁、華碩、微星、技嘉、
Lenovo、Toshiba、Sony、
Samsung、HP、Dell、Apple… 

(Samsung)、Apple、Sony、Nokia、 
HTC、華碩、OPPO、華為、小米、
Vivo、(Mobiistar)、(Vinsmart)… 

(TCL)、(Hitachi)、Sanyo、
Panasonic、Toshiba、(Canon)、
(Sharp)、LG、(Samsung) … 

註：紅字為臺灣廠商； 底線為中國大陸廠商；*表示仍在籌備設廠；()為品牌廠設自有產線 
 

越南電子產業結構 

Intel 

瑞聲科
技、歌爾
聲學、
Hosiden、
Foster 
Electric 

化學品 基本金屬/貴金屬/金屬加工 
材
料 

支援
產業 電機/電纜 工具機 IC設計 

信越半導體、日東電
工、住友化學、OCI 
Company 

中鋼、台塑河靜鋼鐵、新日鐡住
金、浦項鋼鐵 

電腦與周邊 手機 消費性電子 網通設備 

Casio、HPE、Arris  、 
華為、Nokia  … 

支
援
產
業 

上
游
材
料
與 

中
游
零
組
件 

系
統
產
品 

下
游
組
裝
與 

東元、信統、大亞 
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資料來源：工研院產科國際所 

越南主要電子製造產業聚落(1/2) 

品牌廠 
(自有產線) 

Samsung(韓) 

電子製造 
服務 (EMS) 

鴻海(臺)、仁寶(臺)、瑞軒(臺)、
Katolec(日)、UMC Electronics(日)、V.S. 
Industry Berhad(馬) 

PCB 

Meiko(日)、住友電氣工業(日)、Nippon 
Mektron(日)、京瓷(日)、三星電機(韓)、
韓國世一(韓)、InterFlex(韓)、BH Flex(韓)、
大德集團(韓)、Si Flex(韓) 

被動元件 
奇力新(臺)、村田製所(日)、京瓷(日)、
Sumida(日)、富士通(日)、三星電機(韓) 

連接器 
鴻騰六零八八(臺)、立訊精密(中)、
Hosiden(日)、住友電氣(日)、IRISO(日)、
矢崎(日)、韓國端子工業(韓) 

電源供應器 光寶科(臺)、僑威(臺)、環隆科技(臺) 

電池模組 德賽電池(中)、三星SDI(韓)、LG CHEM(韓) 

顯示面板 
觸控面板 

洋華(臺)、Samsung Display(韓)、LG 
Electronic(韓)、LG Display(韓) 

聲學元件 
歌爾聲學(中)、瑞聲科技(中)、
Hosiden(日)、Foster Electric(日) 

相機模組 
光學鏡頭 

立訊精密(中)、Canon(日)、三星電機(韓)、
Patron(韓)、Sekonix(韓)、CammSys(韓)、
DIOSTECH(韓)、Namuga(韓)、LG 
Innotek(韓)、MCNEX(韓) 

LED元件 光寶科(臺)、豐田合成(日)、昭和電工(日) 

記憶體 Samsung Semiconductor(韓) 

4. 河內市 Hanoi (10) 
• EMS：Katolec(日)、瑞軒(臺) 
• 零組件：洋華(臺)、僑威(臺)、鎰勝(臺) 、神基(臺)、

Meiko(日)、住友電氣(日)、村田製所(日)、Canon(日)、富士
通(日)、HIROSE (日) 、Panasonic(日)、LG (韓)、Namuga(韓) 

8. 海防市 Hai Phong (8) 
• 零組件：光寶科(臺)、奇力新(臺)、矢崎(日)、

Sumida(日)、豐田合成(日)、LG Innotek(韓)、LG 
CHEM(韓) 、LG Display(韓) 

5. 北寧 Bac Ninh (14) 
• 品牌廠：Samsung(韓) 
• EMS：鴻海(臺)、V.S. Industry Berhad(馬) 
• 零組件：瑞聲科技(中)、歌爾聲學(中)、住友電氣工業

(日)、Canon(日)、昭和電工(日)、Foster Electric(日)、三星
SDI(韓) 、Samsung Semiconductor(韓)、Samsung 
Display(韓)、Patron(韓)、群創(臺)、神基(臺) 

3. 永福 Vin Phuc (10) 
• EMS：鴻海(臺)、仁寶(臺) 
• 零組件：瑞聲科技(中)、BH Flex(韓) 、CammSys(韓)、大德
集團(韓)、DIOSTECH(韓)、InterFlex(韓)、Sekonix(韓) 

2. 北江 Bac Giang (7) 
• EMS：鴻海(臺) 
• 零組件：鴻騰六零八八(臺)、環隆科技(臺)、立訊精密(中)、
德賽電池(中)、Hosiden(日)、韓國世一(韓)、Si Flex(韓) 

1. 太原 Thai Nguyen (3) 
• 品牌廠：Samsung(韓) 
• 零組件：三星電機(韓)、韓國端子工業(韓) 

6. 海陽 Hai Duong (3) 
• 品牌廠：Samsung(韓) 
• 零組件：三星電機(韓)、韓國端子工業(韓)、錩新科技(臺) 

7. 興安 Hung Yen (2) 
• 零組件：Nippon Mektron(日)、京瓷(日) 

9. 寧平 Ning Binh (1) 
• 零組件：MCNEX(韓) 

北越 
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越南主要電子製造產業聚落(2/2) 

南越 

品牌廠 
(自有產線) 

Samsung(韓) 

電子製造 
服務 (EMS) 

Jabil(美)、Sparton(美) 

PCB 藤倉電子(日)、日東電工(日) 

被動元件 
村田製所(日)、富士通(日)、
Sanyo(日)、TOREX(日)、Samwha(韓) 

連接器 
矢崎(日)、藤倉電子(日)、I-PEX(日)、
Samtec(美) 

電池模組 GS-YUASA(日)、LG CHEM(韓) 

顯示面板 
觸控面板 

Sharp(日)、TCL電子控股(中) 

聲學元件 Foster Electric(日) 

相機模組 
光學鏡頭 

Sharp(日)、先進光(臺)、
DigitalOptics(韓) 

晶片 Intel(美) 

6. 胡志明市 Ho Chi Minh (10) 

•品牌廠：Samsung(韓) 

• EMS：Jabil(美) 

•零組件：Sharp(日)、先進光(臺)、錩新科技

(臺) 、DigitalOptics(韓)、LG CHEM(韓) 、

HIROSE(日) 

•晶片：Intel(美)、SSTI(越) 

4. 平陽 Binh Duong (9) 

• EMS：Sparton(美) 

•零組件：TCL電子控股(中)、Foster 

Electric(日)、藤倉電子(日)、GS-YUASA(日)、I-

PEX(日)、日東電工(日)、TOREX(日)、矢崎(日) 

5. 同奈 Dong Nai (7) 

•零組件：藤倉電子(日)、村田製所(日)、富士通

(日)、Sanyo(日)、Samwha(韓)、Samtec(美)、 

TCL電子控股(中) 

7. 前江 Tien Giang (1) 

•零組件：村田製所(日) 

中越 

PCB 藤倉電子(日) 

被動元件 村田製所(日)、Sumida(日) 

連接器 藤倉電子(日)、Coilcraft(美) 

聲學元件 Foster Electric(日) 
3. 廣義 Quang Ngai (1) 

•零組件：Sumida(日) 

1. 峴港市 Da Nang (3) 

•零組件：藤倉電子(日)、村田製所(日)、Foster 

Electric(日) 

2. 廣南 Quang Nam (1) 

•零組件：Coilcraft (美) 

4 

2 
3 

1 

5 
6 

7 
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越南主要國家電子大廠布局概況 
美國 中國大陸 日本 韓國 臺灣 其他 

品牌廠 
(自有產線) 

三星電子 

電子製造 
服務 (EMS) 

Jabil、Sparton UMC Electronics、
Katolec 

鴻海、仁寶、瑞軒 V.S. Industry Berhad(馬) 
 

PCB Nippon Mektron、
Meiko、藤倉電子、住
友電氣工業、京瓷、
日東電工 

三星電機、大德集團、
韓國世一、InterFlex、
BH Flex 

被動元件 Coilcraft  京瓷、村田製所、富
士通、Sanyo、Sumida、
TOREX 

三星電機、Samwha 
 

奇力新 

連接器 Coilcraft、Samtec 
 

立訊精密 矢崎、住友電氣、藤
倉電子、IRISO、星電、
I-PEX、Hirose 

韓國端子工業 鴻騰六零八八 

電源供應器 光寶科、僑威、鎰勝、
環隆科技 

顯示面板 
觸控面板 

TCL電子控股 Sharp LG Electronic、LG 
Display、Samsung 
Display 

洋華、群創 

聲學元件 瑞聲科技、歌爾聲學 Hosiden、Foster 
Electric 

錩新科技 

相機模組 
光學鏡頭 

立訊精密 Canon、Sharp 三星電機、LG Innotek、
Patron、CammSys、
MCNEX、DIOSTECH、
Namuga、Sekonix、
DigitalOptics 

先進光 

記憶體 Samsung 
Semiconductor 

電池模組 德賽電池 GS-YUASA 三星SDI、LG CHEM 

LED元件 豐田合成、昭和電工 光寶科 

機殼 Jabil 應華、神基 

晶片 Intel SSTI(越) 
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結論 
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結論 (1/2) 

• 印度以政策帶動國際電子大廠至印度設廠，提升電子產業產值，手機產業為近年成長主力 

• 印度電子產業聚落以南印為主，北印、西印次之；下游組裝與系統產品及中游零組件設廠之

跨國企業約80家，整體產業鏈完整性尚可，其中設廠較多項目為自有產線品牌廠、EMS廠商

及連接器廠商 印度 

• 印尼以法令規範手機須具備30%在地化自製率，並將巴淡島打造為電子產品製造中心 

• 印尼主要電子產業聚落以西爪哇省及巴淡島為主；下游組裝與系統產品及中游零組件設廠之

跨國企業約45家，產業鏈較缺乏完整性，其中設廠最多項目為EMS廠商及被動元件廠商 

印尼 

• 馬來西亞為東南亞重要晶圓製造基地，因具備充足研發人才、廣泛的英語使用人口、完善的

基礎設施，以及有利於商業發展的法律制度等，使得當地對跨國半導體業者深具吸引力 

• 馬來西亞主要電子產業聚落以馬來半島西部沿海區域為主；下游組裝與系統產品及中游零組

件設廠之跨國企業約100家，整體產業鏈完整性高，其中設廠較多項目為晶片廠商、EMS廠商

及被動元件廠商 
馬來西亞 
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結論 (2/2) 

• 泰國電子產品出口主要成長動能為積體電路及傳統硬碟， 其中傳統硬碟出口量為全球第二

大， 預估2019年成長率為3.9-5.0% 

• 泰國主要電子產業聚落以以中部為主， 東部次之；下游組裝與系統產品及中游零組件設廠之

跨國企業約85家，整體產業鏈完整性尚可，其中設廠較多項目為EMS廠商、被動元件廠商、

PCB廠商及晶片廠商 

泰國 

• 北越因接壤中國元件進口便利等因素，吸引電子製造廠進軍打造第二世界工廠，其中三星將

其手機供應鏈導入，於北寧及太原打造製造中心，並於河內設手機與網路裝置研發中心 

• 越南主要電子產業聚落以北越為主，南越、中越次之；下游組裝與系統產品及中游零組件設

廠之跨國企業約80家，整體產業鏈完整性高，其中設廠較多項目為PCB廠商、連接器廠商、

相機模組廠商及被動元件廠商 

越南 

• 憑藉英語環境及特殊戰略位置，1970-1980年代陸續吸引Amkor、Intel、Analog Devices、德州儀

器(TI)等美國半導體大廠至菲律賓設廠，形成亞洲半導體封裝測試重要基地 

• 菲律賓主要電子產業聚落以呂宋島中西部為主；下游組裝與系統產品及中游零組件設廠之跨國

企業約70家，整體產業鏈完整性尚可， 其中設廠較多項目為晶片廠商(封裝測試)及EMS廠商 菲律賓 



Copyright  2019 
All Rights Reserved 

產業科技國際策略發展所 

50 

以上簡報所提供之資訊、在尖端科技發展與產業變動中、無法保證資訊的時效性及完整性、使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能產生之任何損害。著作權歸

工研院所有、非經書面允許、不得以任何形式進行局部或全部之重製、公開傳輸、改作、散布或其他利用本簡報資料之行為。 

http://www.iek.org.tw 

2025願景： 

促進臺灣產業 

科技創新與價值提升 

林家毅 副研究員 
+886-3-5919328 
oliver110722@itri.org.tw 

 

李淑宏 副研究員 
+886-2-27377163 
shuhung.lee@itri.org.tw 

 

馬利艷 副總監 
+886-3-5917754 
karen_Ma@itri.org.tw 

謝謝 


